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Flache Planinhalt
337.4m?2 Planungsgrundlage

Lange x Breite

17.69x 18.97m

Raumhohe

5.40m

Angaben ohne Gewahr. Die Masse
sind vor Ort zu kontrollieren.

Format Version / Datum

A4 / 21.0x 29.7cm v.3/09.04.2018
Massstab Zeichner

1:150 Grafikreich GmbH

Die Rechte dieses Dokuments obliegen der BERNEXPO AG.
Das Vervielféltigen und Weiterreichen muss genehmigt werden.
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